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摘要(译)

二维超声阵列换能器从体积区域的增加的深度接收回波信号。 2D阵列被
配置成由微波束形成器处理的元件块，并且来自贴片的求和信号耦合到
超声波束形成器的通道。在最浅的深度处，2D阵列接收来自孔径中心的
小块的回波。当从增加的深度接收信号时，通过在中心的小块的任一侧
上对称地添加逐渐增大的尺寸的块来生长孔径。本发明的技术可以改善
1D和2D阵列探针的多线性能。
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